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Al film potazeny smési se zménou faze / IPS0-F05/F13-A1.2

potahova smeés v zavislosti na zvySovani teploty méni své skupenstvi z pevného na tekuté a zvétSuje sviij objem
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Elektricky neizolujici tepelné vodiva podlozka IP50-F-AL2 - hlinikovy nosi¢ potazen
tepelné vodivou slouceninou, dotovanou grafitem (bez silikonu a rozpoustédel - zadné
odpafovani), kterd optimalizuje tepelnou cestu mezi zékladnou izolovanych pouzder a
chladici. Pfilnava potahova smés béhem zahfivani mékne a expanduje (cca 15-20%), tim
vytlacuje veskery vzduch z mikropért, vypliiuje povrchové nerovnosti v celé kontaktni
plose. Tloustka vrstvy mékkého materidlu se vy$Sim tlakem minimalizuje. Tepelny odpor
dosazeny teplotou zmény faze (50°C) ztistava velmi nizky i v chladném stavu. Proces se s
teplotou faze opakuje, tim je material schopen vyrovnavat i teplotni cyklovani dosedacich
ploch pfi zachovani velmi nizkého Rth. Al nosi¢ zajistuje mechanickou stabilitu, snadnou
manipulaci, stalost a stejnost procesu montéze s dlouhou Zivotnosti. Material je vhodny i
pro tepelné velmi naro¢né aplikace, nejen jako ndhrada standardn€ pouzivané pasty.

VLASTNOSTI DOSTUPNOST PRIKLADY POUZITI
Dokonaly tepelny a mechanicky kontakt, Bé&zny format 300x600 / 400x600mm Tepelny prenos MOSFETU, IGBTU, diod,
bez silikonu a rozpoustédel. Vosk je Sife role 292mm / 445mm & zakazkové tyristorti, hybridnich modulii v izolovanych
stabilni, nevytékd, bez vysouseni a Bézné délka na roli 7,5/15/30/76/152m  pouzdrech. Modulti se zdkladnou bez Cu —
odpafovani, tim zaru€uje jednotnost a Vysekavané dily a tvary na poptavku .  keramické, slitinové. Trakéni pohony a
stalost procesu montaze, dlouhodobou Podlozky v rozmérech zakladen b&znych sttidace, zdroje napéti, zalozni zdroje,
spolehlivost. Cisténi vosku izopropylem. modulti vétiny vyrobcii polovodicii bateriové jednotky, vysokofrekvenéni a

Mechanickou stabilitu dodava Al nosi¢ ~ Verze s lepidlem v krajich na poptavku  teplotné naro¢né aplikace.

Vlastnosti Jednotky IP50-F05-AL2 IP50-F13-AL2

Material Hlinikovy nosi¢ (AL 1145) z obou stran potazeny Hlinikovy nosi¢ (AL 1145) z obou stran potazeny
RoHS, REACH Compliant smési se zménou faze dotovanou uhlikem smési se zménou faze dotovanou uhlikem
Barva cernd cernd

Tloustka: AL nosice (0,051mm) mm 0,076 0,114

Tepelny prenos

Tepelna vodivost Al podlozky W/m*K 220 220

Tepelny odpor @ 80 PSI °C-inch*W 0,008 0,010

Tepelny odpor @ 40 PSI °C-inch¥W 0,011 0,014

Tepelny odpor @ 10 PSI °C-inch¥W 0,022 0,028

Teplota zmény k dosaZeni nizkého Rth  °C cca 50 / mékne od 40°C cca 50 / m¢kne od 40°C

Teplota pro skladovéani °C do 25 do 25

Pracovni teplota °C -60 to 150 °C -60 to 150 °C

Viskozita @ zména faze — Tixotropni
Mechanické parametry: air heat sink air
Tloustka vosku na jednu stranu 12.5 pm / 32 pm R A
Tkoustka hlinikového nosice: 51 pm (AL 1145) R _ A
Celkova tloustka - nosi¢ + potah: 76 pm / 114 pm
Tloustka 114 pm je vhodna pro vétsi formaty od cca power device
120x120mm nebo pro vyrovnani nerovnosti a pruhybi

dosedacich ploch a jejich mozného tepelného cyklovani

filling in surface imperfections

v . s . _ Note: during initial phase-change, it is recommended to re-check
MOZHOSt celkove thUSt ky 1 Sspm - IPSO_FO6-AL2 your torque settings if device utilizes a screw mounting system.

Na dotaz dalsi varianty tloustky nosice ¢i typu potahového Applying additional torque during initial phase change will thin the
materiélu s Iliigl’ nebo vy§§i teplotou zmény material bond line slightly leading to improved thermal performance

MEéFici metody: viechna data bez zaruky, mohou byt zménéna v zavislosti na pouZité metodé. Pro konkrétni data, méfici metody a dalsi informace nas kontaktujte.
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